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PLAZA TÉCNOLOGICA 
 

La Plaza Tecnológica es uno de las principales actividades a realizar en el marco del Tercer Seminario 
Integral de Procesos. Esta consiste en una feria de exposición de proyectos científicos, los cuales serán 
presentados por los estudiantes y profesionales proponentes en forma de póster. La Plaza se llevará a 
cabo en tres sesiones de 60 a 90 minutos cada una, durante los dos días centrales del evento, 
presentándose en cada sesión un promedio de 20 a 25 pósteres. En ella puede participar cualquier 
estudiante, profesional o investigador que esté desarrollando algún trabajo de investigación en 
cualquier universidad, empresa o centro de investigación del país, siempre y cuando se siga con todo el 
procedimiento descrito en el tríptico informativo de la Plaza Tecnológica.  
 
 
¿Qué es la Plaza Tecnológica del SIP III? 
 
La Plaza Tecnológica es uno de las principales actividades a realizar en el marco del Tercer Seminario 
Integral de Procesos. Esta consiste en una feria de exposición de proyectos científicos, los cuales serán 
presentados por los estudiantes y profesionales proponentes en forma de póster.  
 
 
¿Cuándo se llevará a cabo? 
 
La Plaza se llevará a cabo en tres sesiones de 60 a 90 minutos cada una, durante los dos días centrales 
del evento, presentándose en cada sesión un promedio de 20 a 25 pósteres.  
 
 
¿Quiénes pueden participar? 
 
En la Plaza Tecnológica del SIP III puede participar cualquier estudiante, profesional o investigador 
que esté desarrollando algún trabajo de investigación, siempre y cuando este trabajo cumpla con los 
requisitos establecidos para la presentación de trabajos. La procedencia de los participantes puede ser 
de cualquiera de las universidades, empresas o centros de investigación del país. 
 
 
¿Qué beneficios obtengo al participar en la Plaza Tecnológica del SIP III? 
 
1) Se le otorgará a cada participante un certificado como expositor de la Plaza Tecnológica del SIP III. 
2) El participante podrá publicar el resumen del trabajo de investigación que presentó en las “Memorias 
del SIP III”. Se entregará una copia impresa de esta revista a cada participante de la Plaza, difundiendo 
así por todo el país el trabajo de cada participante. 
3) Se están haciendo gestiones para ofrecer a los participantes de la Plaza la posibilidad de postular el 
extenso de su trabajo de investigación en una revista tipo A, avalada por el Fondo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (FONACIT). 
 
 
 



 

¿Cómo hago para participar en la Plaza Tecnológica del SIP III? 
 
Se deben seguir tres sencillos pasos: 
 
1) El proponente debe enviar a la dirección aseiq.unexpo@gmail.com un resumen de su trabajo de 
investigación, el cual debe estar redactado siguiendo las normativas especificadas en el tríptico 
informativo de la Plaza Tecnológica. Además, la temática de este trabajo debe estar enmarcada dentro 
de las temáticas de la Plaza Tecnológica, también especificadas en el tríptico informativo. 
 
2) El resumen del trabajo enviado será arbitrado por un jurado evaluador conformado por 
investigadores especializados en cada uno de los temas de la Plaza Tecnológica, los cuales al cabo de 
un plazo no mayor de quince días decidirán si el trabajo que corresponde al resumen enviado califica o 
no para ser presentado en la Plaza Tecnológica. En caso de ser aprobado, se le indicarán al proponente 
vía electrónica la fecha y hora de exposición de su trabajo en la Plaza. 
 
3) Una vez que algún trabajo de investigación ha sido aprobado, el proponente deberá cancelar el 
paquete de Plaza Tecnológica de su interés a la brevedad posible, antes de la semana de inicio del SIP 
III. Los costos de los paquetes se especifican el tríptico informativo ya mencionado. 
 
 
¿Dónde puedo conseguir más información? 
 
El tríptico informativo de la Plaza Tecnológica puedes conseguirlo en las imágenes del grupo del 
Facebook del SIP III. Si deseas solicitar la carta de invitación a la Plaza Tecnológica, una versión 
digital del tríptico informativo de la Plaza o cualquier otra información en general con respecto a la 
Plaza, puedes escribirnos a la dirección aseiq.unexpo@gmail.com o comunicarte directamente con el 
Br. Eliel Chang al 0412-1645888. Te atenderemos gustosamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN DE RESUMENES  
 
Título: En mayúscula, “Times New Roman 14”. 
Datos Personales: Indique nombre de los autores (indicando el ponente subrayado), afiliaciones 
institucionales y correos electrónicos.  
Idiomas: Español o inglés. 
Contenido: Resumen de un máximo de 300 palabras, el cual debe sintetizar el objetivo del trabajo, 
ofreciendo una pequeña descripción de los métodos y procedimientos empleados, los resultados más 
relevantes y la significación de los mismos. Se deben incluir cinco palabras claves al final del texto. 
Formato: Hoja Tamaño carta, con letra Times New Roman 12, márgenes 3 cm por lado e interlineado 
sencillo. Archivo formato Microsoft Word 97-2003. 
 
NOTA: Los resúmenes deberán ser enviado a la dirección: aseiq.unexpo@gmail.com, teniendo como 
título “Presentación de Resumen” y el nombre de uno de los autores. Éstos serán arbitrados y se enviará 
respuesta del resultado (por e-mail) en un lapso no mayor a quince días hábiles después de su 
recepción. 
 
 
TEMÁTICA DE LOS RESÚMENES  
 
El resumen debe estar enfocado en alguna de las siguientes temáticas: 
Modelaje, simulación y control de procesos contaminantes. 
Simulación, diseño y evaluación de procesos industriales. 
Polímeros. 
Alimentos 
Físico-Química de hidrocarburos. 
 
CRONOGRAMA DE TRABAJO  
 
Fecha límite para la recepción de resúmenes: 24/04/2009 
 
Fecha límite para el arbitrio de resúmenes: 06/05/2009 
 
Presentación de los resúmenes en la plaza tecnológica del evento: 27 y 28/05/2009 (según horario 
correspondiente) 
 
 
COMITÉ EVALUADOR  
 
Dr. Wilmer Dudamel 
Msc. Mirtha Carrillo 
Dra. Elisa M. Verrushi 
Dra. Marisela Luzardo 
Dr. Aniello Rizzo 
 



 

 
PAQUETES PARA PARTICIPANTES DE PLAZA TECNOLÓGICA  
 
Paquete A: 
Material POP 
Almuerzo del día + refrigerios 
Certificado como expositor en la plaza tecnológica 
Copia impresa de las memorias del evento 
Costo: 150 BsF. 
 
Paquete B: 
Paquete A 
Asistencia a todas las s conferencias del evento 
Almuerzos y refrigerios de todos los días del evento 
Certificado como participante del evento 
Costo: 300 BsF. 
 

Para mayor información se pueden consultar: 
 

La pagina web de ASEIQ:  
http://www.aseiqunexpo.es.tl 

 
El grupo del Facebook de ASEIQ: 

http://www.facebook.com/group.php?gid=16969057859 
 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡VIDEO PROMOCIONAL!!!!!!!! 
http://www.youtube.com/watch?v=WsrVla01KHU 

 
Nuestros correos: 

aseiq-unexpo@bqto.unexpo.edu.ve 
aseiq.unexpo@gmail.com 
sip3.unexpo@hotmail.com 
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